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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie podkładów,
izolacji oraz warstw podłóg zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
2.1. Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-75/C-04630. Do przygotowania zapraw
stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek 

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-79/B-06711, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów:  a  mianowicie:  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw
wierzchnich - średnioziarnisty. Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito
o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000 oraz OST.
2.4. Styropian 

Należy  stosować  styropian  EPS  100  gr.  12  cm,  który  powinien  odpowiadać
wymaganiom:

 klasa reakcji na ogień: E,
 deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda  - 0,038 [W/mK],
 minimalna gęstość (waga) wyrobu, nie mniej niż 18 kg/m3,
2.5. Wyroby ceramiczne 

Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe.
2.5.1. Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych: barwa: wg wzorca producenta,



 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,  wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,  ścieralność nie więcej niż 1,5mm,  kwasoodporność nie mniej niż 20,  ługoodporność nie mniej niż 90%,  dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe:  długość  i  szerokość:  do  1,5mm,
grubość: do 0,5mm, krzywizna: do 1,0mm. 

2.5.2. Materiały pomocnicze:
Zaprawa klejowa (Świadectwo ITB nr 919/93).
Do wypełnienia spoin stosować  zaprawy wg PN-75/B-10121
Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og.

2.6 Ogólnoużytkowa obiektowa wykładzina rulonowa PCW
- grubość: 2 mm
- szerokość rolki: 2 m
- ciężar całkowity: 3030 gr/m2
- klasa ścieralności EN 649 wg badań ITB: Grupa P
- klasyfikacja zastosowań EN 685: 23/34/43
- reakcja na ogień EN 13501-1: Bfl-S1
- antystatyczność EN 1815: 2kV
- pokryta fabrycznie poliuretanem PuR (nie wymaga dodatkowych konserwacji)
- posiada Certyfikat MRSA (brak możliwości rozwoju na wykładzinie: szkodliwych 
bakterii, grzybów i szczepów drobnoustrojów)
- posiada 10-o letnią gwarancję producenta
- posiada certyfikat Floor Score (brak emisji lotnych substancji szkodliwych)
- klasyfikacja wpływu na środowisko BRE Global Rating – najwyższa klasa: A+
- spełnia wymagania dotyczące budynków ekologicznych w standardzie LEED
- produkt rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Green 
Building Council)

3. SPRZĘT
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać
się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami : 

 higrometrem do oceny wilgotności podłoża,
 poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni,
 zestawem ostrych noży do wykładzin,
 wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych
oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp.

 mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym
 pojemniki do kleju

4. TRANSPORT



4.1. Pakowanie:
4.1.1. Płytki
Płytki  powinny  być  pakowane  w  pudła  tekturowe  zawierające  ok.  1m  płytek.  Na
opakowaniu  umieszcza  się:  nazwę  i  adres  producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk
w opakowaniu,  znak kontroli  jakości,  znaki  ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów łatwo
tłukących  się  oraz  napis  „Wyrób  dopuszczony  do  stosowania  w  budownictwie
Świadectwem ITB”.
4.1.2. Styropian

Styropian  powinien  być  pakowany  w  paczkach,  w  sposób  zapewniający
zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, oraz ochronę przed nadmierną
ekspozycją na słońce oraz warunki atmosferyczne.  Płyty styropianowe układać  
w stosy o pojemności  0,5 - 3,6 m, przy czym wysokość stosu nie powinna być
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierającą
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

            4.1.3.    Wykładzina
                    Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach,

zamkniętych i  suchych.           
4.2. Transport

Płytki,  wykładzinę  oraz  styropian  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  
transportu. Podłogę wyłożyć  materiałem  wyściółkowym  grubości  ok.  5cm.  
Opakowania układać  ściśle obok siebie.  Na środkach transportu  umieścić   nalepki  
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących dla płytek oraz łatwopalnych dla  
styropianu.

4.3. Składowanie
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach.  
Wysokość składowania do 1,8 m.
Płyty styropianowe układać w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m, przy czym wysokość  
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z podkładu betonowego C16/20 z zatarciem
powierzchni na gładko.
Wymagania podstawowe: podkład  betonowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, wytrzymałość podkładu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:
na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa, podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być  wolne
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, podkład cementowy powinien być  oddzielony od podłoża paskiem papy zgrzewalnej lub
folii PE, temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie
powinna być  niższa niż 5°C, mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokości  równej grubości  podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,



 podkład  powinien  mieć  powierzchnie  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą
przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać  większych prześwitów niż 5
mm,  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  (poziomej  lub  pochyłej)  nie
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

5.2. Warstwy izolacji
Przed  przystąpieniem  do układania  styropianu  wyrównać,  oczyścić,  osuszyć  podłoże.
Niewielkie nierówności (do 2 cm), defekty, ubytki wyrównujemy za pomocą murarskiej
zaprawy wyrównującej. Większe nierówności (ponad 2 cm) można zlikwidować poprzez
różnicowanie grubości styropianu. Nie dopuszcza się wyrównywania podłoża poprzez
podklejanie cienkowarstwowych płyt styropianowych. 
Płyty  styropianowe  należy  przyklejać  zaprawą  klejącą,  przygotowaną  zgodnie
z zaleceniami  producenta  (instrukcje,  karty  techniczne).  Zaprawę  klejącą  nakładamy
na płytę metodą: obwodowopunktową, według której zaprawę klejową należy nałożyć
pasmowo  na obrzeżach  płyt  o szerokości  46cm,  a na pozostałej  powierzchni  płyty
punktowo, kilkoma plackami (od 3 do 8). Łączna powierzchnia kleju powinna pokryć
40% powierzchni płyty.
Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.
Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin pomiędzy płytami styropianowymi zaprawą
klejącą, ponieważ jest to równoznaczne z powstaniem mostków termicznych.
Płyty  styropianu  należy  układać  bardzo  starannie  i ciasno  na tzw.  „mijankę”,  czyli
z przesunięciem o pół długości płyty. 
Po nałożeniu masy klejącej na płytę, należy ją przykleić równomiernie dociskając. 
Równość powierzchni na bieżąco kontroluje się poziomicą.
Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie płyt.
Oderwaną  płytę  należy  dokładnie  oczyścić  z kleju  i dopiero  wówczas  przystąpić
do ponownego  klejenia.  Powstające  pomiędzy  płytami  niewielkie  szczeliny
(do 4 mm)  są  zjawiskiem normalnym i nie  wykraczają poza  tolerancję  dopuszczalną
przez  normę  PNEN  13163.  Takie  szczeliny  należy  wypełnić  zalecanymi  przez
producenta  systemu  masami  uszczelniającymi  (np. obojętną  dla  styropianu  pianką
poliuretanową).
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, połamanych lub w inny sposób uszkodzonych
mechanicznie.
5.3 Wykładziny pcw
Do wykonania posadzek z płyty winylowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich
robót  budowlanych  stanu  surowego  i  robót  wykończeniowych oraz  po  zakończeniu  
wszystkich robót instalacyjnych 

Podłoże
Rozpoczęcie  montażu  musi  zostać  poprzedzone  sprawdzeniem  i  akceptacją   firmy
instalującej  wykładzinę dotyczącą  warunków montażu w obiekcie.
a. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania:

-wytrzymałość (klasa B12-B15),
-grubość minimum 5 cm,
-prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144

Sprawdzenie
a. Wszystkie  podłoża  wykonane  bezpośrednio  na  ziemi  muszą  mieć  wykonaną

izolację przeciw wilgoci.



b. Wilgotność  podłoża nie  może przekraczać 2,5  %.  Musi  to  zostać sprawdzone
odpowiednim miernikiem.
c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna
od  tłuszczów,  zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego.
Przygotowanie
a. Należy  usunąć  wszelkie  niedokładności  posadzki.  Wymagana  jest  równość
powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-
3mm.
b. Większe ubytki należy zaszpachlować.
c. Podłoża porowate należy przeszlifować.
Masy niwelujące
Celem  uzyskania  gładkości  powierzchni  należy  zastosować  masę  niwelującą.  Przed
wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa.
Kleje
Jeśli wcześniej przygotowane podłoże jest porowate konieczne jest przed aplikacją kleju
zagruntowanie podłoża stosując grunt zalecany przez producenta klejów dyspersyjnych.
Ilość rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zależeć będzie od istniejących
warunków  w  pomieszczeniu,  takich  jak  temperatura,  wilgotność,  przepływ  powietrza.
Warunki te będą miały krytyczne znaczenie w stosunku do właściwości klejących klejów.
Producenci klejów dyspersyjnych dokładnie opisują właściwości klejów i konieczne jest
stosowanie się do zaleceń 
producenta w tej kwestii. W pomieszczeniach, gdzie niemożliwe jest rozprowadzenie kleju
dyspersyjnego jednorazowo w całym pomieszczeniu wskazane jest wyznaczenie obszarów
pracy, w których parametry klejące kleju pozwolą na instalację płytek lub paneli.  
Zastępczo  dopuszczalne  jest  stosowanie  akrylowych  klejów  dyspersyjnych,  które
zachowują swoje parametry klejące dłużej niż tradycyjne kleje dyspersyjne. Właściwości
akrylowych  klejów  dyspersyjnych  mogą  okazać  się  również  bardziej  korzystne
w przypadku instalacji wymagającej dopasowywania skomplikowanych elementów. 

Pomiar
1. Dokonanie  pomiaru  całego  pomieszczenia  łącznie  ze  znajdującymi

w  pomieszczeniu wnękami.
2. Wyznaczenie linii środkowej pomieszczenia A-B (konieczne jest  zwrócenie uwagi

czy linia A-B styka się pod kątem prostym ze ścianami pomieszczenia).
3. Ułóż płytki lub panele bez klejenia wzdłuż linii A-B, poczynając od wyznaczonego

środka pomieszczenia na linii A-B. Czynność tą wykonujemy aby upewnić się, że
przy  ścianach  pomieszczenia  nie  będziemy  musieli  instalować  bardzo  małych
elementów.  Jeśli  po  wyznaczeniu  środka  pomieszczenia  i  dokonaniu  próbnej
przymiarki  konieczne  byłoby  instalowanie  małych  elementów  przy  ścianie
dopuszczalne  jest  przesunięcie  równoległe  wzdłuż  wyznaczonych  linii  A-B
w  dowolnym  kierunku  o  połowę  wielkości  płytki  lub  panelu.  Powyżej  opisane
przesunięcie  zagwarantuje  możliwość  uniknięcia  instalacji  nieproporcjonalnych
elementów płytek lub paneli wzdłuż ścian. 

4. Wyznaczenie linii środkowej C-D, która przecina pod kątem prostym linię A-B na
dwie  równe części. Przy użyciu dużego cyrkla lub innego geometrycznego sposobu
sprawdzamy, czy linie A-B i C-D przecinają się pod kątem prostym.

Ułóż płytki lub panele bez klejenia wzdłuż linii C-D, poczynając od wyznaczonego
środka pomieszczenia na linii C-D. Czynność ta pozwoli nam upewnić się, jak w



punkcie  3,  że  przy  ścianach  pomieszczenia  nie  będziemy  instalować  małych
elementów.  Jeśli  po  wyznaczeniu  linii  C-D  i  sprawdzeniu  konieczne  będzie
dopasowanie niewielkich elementów wzdłuż ścian, przesuwamy linię centralną C-D
równolegle (do wcześniej wyznaczonej)  o długość jednej płytki lub panelu. 
Instalacja płytek i paneli. Jeśli instalowane płytki lub panele nie są układane według
wcześniej  wyznaczonego  wzoru  lub  projektu  (  np.  instalacja  jednego  koloru
materiału  imitującego  drewno,  kamień,  granit  itd.)  musimy  brać  pod  uwagę,  że
wzory i  kolory na  płytkach  występują  przypadkowo.  Aby uniknąć przy instalacji
jednego  koloru  występowania  jaśniejszych  i  ciemniejszych  miejsc  konieczne  jest
przed zainstalowaniem rozpakowanie materiału i  przemieszanie między sobą płytek
lub  paneli  w  taki  sposób  aby  po  zainstalowaniu  nie  występowały  jaśniejsze  lub
ciemniejsze miejsca. 
Po  dokonaniu  selekcji  płytek  lub  paneli  oraz  uzyskaniu  przez  klej  właściwości
klejących  przystępujemy do  instalacji.  Pierwszą  płytkę  lub  panel  przyklejamy w
miejscu  przecięcia  się  linii  centralnych  A-B  i  C-D.  Konieczne  jest  dokładne
dociśniecie  płytki  lub  panelu  do  podłoża  aby  całe  ewentualnie  nagromadzone
powietrze wydostało się spod płytki lub panelu. Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy
pewność cało powierzchniowego  przyklejenia materiału do podłoża.

   Identycznie postępujemy w przypadku kolejnych instalowanych płytek lub paneli. 
W   pierwszej  kolejności  instalując  materiał  wzdłuż  linii  centralnych  A-B  i  C-D
a  następnie  instalując  materiał  pomiędzy  liniami.  Właściwe  oraz  bardzo  dokładne  
dopasowywanie  płytek lub paneli zagwarantuje szczelność i właściwy wygląd instalacji. 

   Po  zakończeniu  części  instalacji  konieczne  jest  dociśnięcie  płytek  lub  paneli      
podłogowym walcem o wadze 68 kg celem dokładnego przylegania materiału do     
podłoża. 
Docinanie obwodowych płytek i paneli

        Zwyczajowo stosowane są trzy metody docinania płytek lub paneli  instalowanych na
obwodzie pomieszczenia. Wybór właściwej metody zależy od linii wyznaczonej przez
ścianę.

a. METODA POPRZEZ NAŁOŻENIE
Umieść  płytkę  lub  panel,  który  ma  być  dopasowany  dokładnie  na  ostatniej
zainstalowanej  płytce  lub  panelu,  upewnij  się,  że  kolor  oraz  kierunek  wzoru
odpowiada zainstalowanej już płytce lub panelowi.
Umieść kolejną płytkę lub panel na płytce lub panelu, który ma być zainstalowany,
umieszczona  w  ten  sposób  płytka  lub  panel  przylegać  musi  do  ściany  całą
powierzchnią  krawędzi.
Wyznacz linię wzdłuż przeciwległej do ściany krawędzi nałożonej płytki.
Odetnij  nadmiar  wzdłuż  wyznaczonej  linii,  sprawdź  czy docięty  element  pasuje,
przyklej.
Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu.

b. METODA PRZY UŻYCIU RYSIKA
        Metoda ta jest stosowana jeśli ściany nie są proste. 

1. Umieść  płytkę  lub  panel,  który  ma  być  dopasowany  dokładnie  na  ostatniej
zainstalowanej  płytce  lub  panelu,  upewnij  się,  że  kolor  oraz  kierunek  wzoru
odpowiada zainstalowanej  już płytce lub panelowi.



2. Ustaw długość rysika tak aby odpowiadała wielkości płytki lub panelu koniecznego
do zainstalowania wzdłuż ściany.

 Przesuwając koniec rysika wzdłuż ściany zaznacz linię odcięcia upewniając się,
że rysik prowadzony jest pod kątem prostym do ściany,

 Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje,
przyklej,

 Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu.
c. METODA PRZY UŻYCIU GILOTYNY
         Metoda ta jest używana jeśli ściany są proste.

1. Upewnij się, że listwa umożliwiająca właściwe umiejscowienie gilotyny nie jest
zabezpieczona. Przesuń gilotynę dokładnie na krawędź ostatniej zainstalowanej
płytki lub panelu. Listwa umiejscowującą opadnie samoczynnie wzdłuż krawędzi
płytki lub  panelu. Cofnij gilotynę aby listwa umiejscowującą miała stały kontakt
z zainstalowaną płytką lub panelem,

2. Wsuń płytkę lub panel pod nóż gilotyny tak aby jej krawędź dotykała ściany,
upewniając się, że kolor i wzór nie będzie odbiegał od wcześniej zainstalowanego
elementu,

3. Dotnij  płytkę  lub  panel  opuszczając  nóż  gilotyny  poprzez  dociśniecie  rączki
gilotyny

4. Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje,
przyklej,

5. Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu.
Metoda poprzez nałożenie oraz przy użyciu rysika może być stosowana do

dopasowywania  płytek  lub  paneli,  które  mają  być  instalowane  np.  przy  framugach  
drzwiowych.

Po  dopasowaniu  wszystkich  płytek  lub  paneli,  które  mają  być  zainstalowane  wzdłuż
krawędzi  ścian,  rozprowadź  klej  na  podłożu  i  po  uzyskaniu  przez  klej  właściwych
parametrów  klejących  zainstaluj  wcześniej  docięte  elementy.  Konieczne  jest
przewalcowanie zainstalowanych elementów przy użyciu walca instalacyjnego o wadze
np.  68 kg,  należy również  pamiętać  o konieczności  powtórnego przewalcowania  całej
powierzchni pomieszczenia po upływie od jednej do czterech godzin.

Instalacja w dużych pomieszczeniach
Instalacja  płytek  lub  paneli  w  dużych  pomieszczeniach  może  przysporzyć  wielu
problemów  i prowadzić do niedokładności z powodu kłopotów wyznaczenia prostych linii
na  dużych  odległościach.  Z  tego  też  powodu  proponowana  jest  inna  technika
postępowania w przypadku instalacji w dużych pomieszczeniach.
a)    Wyznacz punkt centralny w sposób identyczny jak we wcześniejszym opisie,
upewniając  się,  że  płytki  lub  panele  instalowane  wzdłuż  obwodu  ścian  będą  miały
właściwy wymiar.
b)     Ułóż pierwszą piramidę płytek lub paneli rozpoczynając od wyznaczonego
środka pomieszczenia. Konieczne jest zwrócenie uwagi aby instalowane elementy ściśle
przylegały do siebie
c)     Powtórz czynność po przeciwległej  stronie piramidy.  Kontynuuj  instalację
przez etapowe instalowanie kolejnych piramid aż do krawędzi ścian,



Dopasowanie  płytek  lub  paneli  instalowanych  wzdłuż  obwodu  pomieszczenia
przeprowadź          w identyczny sposób jak wcześniej opisano w instrukcji

Wzory geometryczne
Regularne  wzory i  wymiary płytek  i  paneli  pozwalają  na  projektowanie  prostych  lecz
bardzo efektownych podnoszących walory estetyczne podłogi. Przy użyciu gilotyny oraz
instalacji  płytek  lub  paneli  pod  kątem  45  stopni  od  wcześniej  wyznaczonych  linii
centralnych możliwe jest przeprowadzenie instalacji niepowtarzalnego wzoru
Zakończenie montażu
Zamieść i odkurzyć wykładzinę.
Usunąć  wszystkie  zabrudzenia  i  klej  z  wykładziny  po  24  godzinach  od  zakończenia
montażu  używając  środków  firmy  Ecolab,  Dr  Schulz,  Tna  lub  Taski  (wg  instrukcji
producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać
czystą wodą i odczekać do wyschnięcia.  Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić
klej.

Zabezpieczenie Nie  ma  konieczności  stosowania  dodatkowych  powłok  zabezpieczających
w pierwszym okresie eksploatacji Oddanie  do  użytku  powinno  nastąpić  nie  wcześniej  niż  po  48  godzinach
od zakończenia instalacji.

Odpad
Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
Czyszczenie i konserwacja
Wykładzinę należy czyścić i  konserwować wg dokumentu „Czyszczenie i  konserwacja
wykładzin PCW”. Instrukcja dostępna na www.polyflor.pl/polyflor

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagana jakość powinna  być  potwierdzona przez  producenta  przez  zaświadczenie

o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

6.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.  Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST„ Wymagania Ogólne”.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku
zastrzeżeń ,co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez
producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie.



8.2. Wyniki  odbiorów materiałów  i  wyrobów powinny być  każdorazowo  wpisywane  do
dziennika budowy.

8.3. Odbiór powinien obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,  sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,  badania  prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru
odchyleń  z  dokładnością  1mm,  a  szerokości  spoin  za  pomocą  szczelinomierza  lub
suwmiarki, prawidłowości ukształtowania powierzchni połączenia posadzki z podłożem wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci  się  za ustalona  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  posadzki  wg ceny jednostkowej,  która
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, wykonanie warstw podłogi
oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.


